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耐熱透明FPC材料
『C60KT、L71KT シリーズ』

構成

使⽤例

接着剤

セパレーター

プレス条件︓160℃×60min×３MPa
評価構成︓C60KT(50μm)/L71KT(両⾯エッチング後︓45μm )/C60KT(50μm)

特徴
・240℃リフロー耐性がある、透明性に優れたカバーレイとフレキシブル基板です。
・カバーレイは､130℃〜の低温加⼯が可能です。

ご要望により、⽚⾯板の作製も可能です。
特性

・ヘッドマウントディスプレイ(VR)

・⾞載⽤途

透明ポリイミド
接着剤
透明ポリイミド

銅箔

C60KTシリーズ L71KTシリーズ

・デジタルサイネージ


